[/Wasserstrahl-Laserverfahren/

An ihre Grenzen stofien

mechanische Werkzeuge oder konventionelle Laser
beim Sdgen oder Trennen mit dem Aufkommen von
kleineren Modellformen.

Besonders Materialien, die sehr spriide sind, werden
mit einer Trennsdge oder einem traditionellen Laser
leicht beschddigt oder zerbrechen. Bei letzteren tritt
zudem die Gefahr von Hitzeschdden, Brandbeschidi-
gungen oder Kontamination auf. Die Laser MicroJet-
Technologie bietet hier eine Losung zur Herstellung
komplexer zerbrechlicher Gerdte und Pakete. Das hy-
bride Verfahren koppelt einen Laserstrahl mit einem
Niederdruck-Wasserstrahl, der den Schnittbereich
kiihlt und sicher Ablagerungen entfernt.

Der Wasserstrahl, der aus der Diise austritt, fithrt
den Laserstrahl mit durch interne Reflexion an der
Wasser/Luft-Grenzflache, dhnlich wie bei konventi-
onellen Glasfasern. Er ist daher ein kalter und sau-
berer Laser, der die Probleme, die mit Trockenlasern
verbunden sind, vermeidet, wie zum Beispiel ther-
mische Schadigungen, ungleichméRige Schnittkan-
ten, winzige Risse, Oxidation und niedrige Modell-
form-Bruchstarke. Der Strahl ist zylindrisch statt
konisch und in der Lage, eine Schnittprézision
von 1 pm mit parallelen Schnittkanten ohne Gefii-
geverdnderungen zu erreichen. Die Arbeitsdistanz
des Strahls ist lang (bis zu mehreren Zentimetern)
und erhoht die Schnitttiefe. Der Wasserstrahl ent-
fernt das geschmolzene Material vom Schnitt und
verhindert Kontamination. Gegeniiber abrasivem
Sdgen treten bei dem Verfahren keine mechanische
Schédden auf, da die vom Wasserstrahl angewendete
Kraft infolge des mittleren Drucks und des kleinen
Durchmessers des Strahls sehr niedrig ist (weniger
als 0,1 N). kann. Zudem kann der Laser MicroJet -
anders als Sdgen - in jede Richtung schneiden. Auf
Neuausrichtung muss keine Zeit verwendet werden.
Durch den sehr kleinen Schnitt (bis zu 23 Mikrome-
ter breit) wird Materialverlust wéhrend des Schneid-
vorgangs minimiert. hs
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CCEI.SI‘ Temperatur-Registrier-EtiketteD—

Vierzig verschiede- :
ne Temperaturwerte [ ?Eé‘é‘?g‘u“&{é&
iiberdecken

mit irreversibler An-
zeige den Bereich
von +40°C bis

+260°C.

Bild: die urspriing-
lich weissen thermo-
sensiblen Feldchen
werden bei Tempe-
raturiiberschreitung !
permanent schwarz verfarbt. Das IC Im Vordergrund hat die
71°C Schwelle in der Vergangenheit mindestens einmal
iiberschritten, die 82°C aber nie erreicht.
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Schnell sauber, clever — der DATRON-Einschneider
Produktivitat pur: Hochste Vorschiibe und perfekte Schnittkanten in
Aluminium und Kunststoffen. Informieren Sie sich iiber die Vorteile
des DATRON Einschneiders:

www.datron.de/tools
Productronica, Miinchen, 13.-16.11.2007 in Halle A3, Stand 458

DATRON-Electronic GmbH
In den Génsackern 5
D-64367 Muhltal

Tel.: 06151-1419-50
E-Mail: info@datron.de
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Drehteile sind unsere Starke:
Wir bieten hochste Prazision,
vom einfachen Bolzen bis zum
anspruchsvollen Zeichnungsteil,
aus allen zerspanbaren Werk-
stoffen mit unterschiedlichen
Bearbeitungen - vom Einzelstlick
bis zur GroBserie, thermisch
behandelt und galvanisiert.

Sprechen Sie mit uns und lassen
Sie sich von unserer Leistungs-
fahigkeit Uberzeugen.

yschmerbeck
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